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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION -
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS -

Part 4: Hybrid enclosure outlines

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f T stan i pmprising

all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e ields. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International ifications,
Technlical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Gui as “IEC
Publigation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; nterested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory wo and non-

governmental organizations liaising with the IEC also participate in bs closely
with the International Organization for Standardization (ISO ccordance\with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical ernational

consehsus of opinion on the relevant subj from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Plublications have the form of recomme s i S National
Comnlittees in that sense. While all reasonable effo ts are ‘M i nt of IEC
Publidations is accurate, IEC cannot be i r for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international unjformi i i blications
transparently to the maxim i i e i icati . vergence
betwegn any IEC Publication a Q Qg nationgt or regional publication shall be clearly indicated in

the lafter.

5) IEC provides no markiRg proc
equipment decl } c
6) Allus i p

brs should ensure

approval and cannot be rendered responsiblg for any
Publication.

7) No liapili
memb)

ors, employees, servants or agents including individual experts and
C National Committees for any personal injury, property damage or

other , whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expen sation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publig

8) Attent isd onthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indisp 3 pplication of this publication.

9) Attentjon is_drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the jubject of
paten{ ri . ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internat iftee 49:

Plezoelectrlc and dlelectrlc dewces for frequency control and selectlon

This International Standard shall be read in conjunction with IEC 61240.

This bilingual version (2013-09) corresponds to the monolingual English version, published in
2004-05.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/657/FDIS 49/679/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.


https://iecnorm.com/api/?name=6b93665897f2a14b8125259d7df1f046

61837-4 © IEC:2004 -3-

The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61837 consists of the following parts under the general title Surface mounted
piezoelectric devices for frequency control and selection — Standard outlines and terminal
lead connections:

Part 1: Plastic moulded enclosure outlines;

Part 2: Ceramic enclosures;

Part 3: Metal enclosures;

Part 4. Hybrid enclosure outlines.

The corpmittee has decided that the contents of this publication wi
2008. At this date, the publication will be

unchanded until

e recanfirmed,;
e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or

&

e amended.
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SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION -
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS -

Part 4: Hybrid enclosure outlines

1 Scope

This part of IEC 61837 specifies the outline drawings for surface mounted piezoelectric
devices|with hybrid enclosure outlines.

2 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensable for th
For dated references, only the edition cited applies. For upda
of the referenced document (including any amendments) applies.

applisation of\this’ document.
gLtencesy the latest edition

IEC 61240:1994, Piezoelectric devices — Preparation of qutlin wngs of surface mounted
devices|(SMD) for frequency control and selectiq

3 Dimensions of surface mounted pi c i Vi psure
outflines

The dimensions in this sta

Only thgse dimensions

4 Designationgf S

outflines

josure

able] -\De ation of surface mounted piezoelectric devices

iith hybrid enclosure outlines

NS
\ ) National refeflence
No. Type Sheet\Wo. Description
Country Reference
1 gqo2s Sheet Hybrid SMD enclosure with four bent connection pins
2 U Z0 ofeel £ l'lnyiU SWDenctosure withfourconmecton pdads
3 CO 27 Sheet 3 Hybrid SMD enclosure with six connection pads
4 CO 28 Sheet 4 Hybrid SMD enclosure with seven connection pads
5 CO 29 Sheet 5 Hybrid SMD enclosure with eight connection pads
6 CO 30 Sheet 6 Hybrid SMD enclosure with six connection pads
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Table 2 — Lead connections

Crystal oscillator
outline

Position
(lead number)

Function

CO 25

A 0N

NC (IC)
Ground
Output

Vce

CO 26

NC (IC)

Ground

A WD

Output
Vcc N

CO 27

o o A W N

CO 28

-

a A W N

Output
NC (IC)
NC (IC)

Ground

CO 29 :

NS

14

Ve
Optional
Disable
Ground
Output
Output
Optional

Vce

Co30\_/

Vc

Vce

o 0 A WIN

Optional
Output
Ground

Optional
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CO 25

cch)

| IEC 640y04
; I ZoACKERS Dimensions (mm)
i Ref. Min. Nom. Max. Notes
> | | pv A 18,p
N\ l | B 12,0
9 4,3 4,5 4.7
: C1 5,1 53| 55
& D 4,2
= 4.6 4.9 5D
F F 20,9 | 21,2 215
G 7,4 7,5 7,6
H 3,5 3,7 3,9
/ 1,07 1,27 1,47
J 4,1
K 1,9
L 17,9 18,0 18,1
M 7,4 7,5 7,6
Hybrid SMD enclosure with four bent connection pins — Scale
Type CO 25 4:1

Sheet 1 Date: 2004-05



https://iecnorm.com/api/?name=6b93665897f2a14b8125259d7df1f046

61837-4 © IEC:2004 -7 -

N

b = e s =

A
. 5 CO 26
L | I
|
|
Q] — 4 r— ________ L _
. | R
‘ ! 1 \ Acﬁw

Type CO 26

5:1

o
O Terminal land arga
L
i -
X —_—
R L
w
IEC 64104
Dimensions (mm
Q U Min. Nom. MBx. Notes
A 14,4
B 9J5
C 5,1 5,3 55
C1 5,7 5,9 61
D 8,2 8,4 8J6
E K 8 60 612
F 4,98 5,08 5,18
H G 1,0
H 1,7 1,8 1,9
/ 2,6
J 2,1
K 8,3 8,4 8,5
L 4,98 5,08 5,18
Hybrid SMD enclosure with four connection pads — Scale

©

Sheet 2

Date: 2004-05
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A
5 5 4 CO 27
L 1 1
[} : )
Q +—+
Actyal Bige
| ' I \)
1 2 3
L
I
3 |
S .
Q Terminal land area
- H
of —a=- [
N
s
IEG 642/04
Q —
Dimensions (mm)
< " NG Min. Nom. Max Notes
A 14,4
B 9,5
C 5,1 5,3 5,5
| ! | C1 |43 4,5 4,7
5 C2 5.7 5,9 0,1
D 6,2 6,4 6,6
E 0,9 1,0 1,1
F 4,98 5,08 5,18
G 8,6 8,7 8,8
H 4,98 5,08 5,18
/ 2,5
J 1,3
Hybrid SMD enclosure with six connection pads — Scale ]
Type CO 27 5:1

Sheet 3

Date: 2004-05



https://iecnorm.com/api/?name=6b93665897f2a14b8125259d7df1f046

61837-4 © IEC:2004 -9 -

7 6 | 5 4 CO 28
U
4 j )
|
|
- el b — e — - I = — o ——— -...—q
|
|
\. X J Actual size
L [
1 2 | 3 A
B T

- — i ——

C(C1, C2)
f
]

% @ |$r

IEC  643/04

Dimensions (mm
Ref- Win. | Nom. (| M)ax. Ifotes
A 25,6
B 22,2
C 11,1 11,3 11,5
C1 14,8 15,0 15,2
C2 6,8 7,0 7,2
D 7,52 7,62 7,72
E 17,7 17,8 17,9
F 2,4 2,5 2,6
G 2,4 2,5 2,6
4 234 23-5 23-6
/ 4,0
J 3,0
K 7,52 7,62 7,72
L 17,7 17,8 17,9

[
Hybrid SMD enclosure with seven connection pads — Scale ’#‘ .
Type CO 28 2:1 >/

Sheet 4 Date: 2004-05
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CO 29

c(c1)

g

Attual'size

Terminal land ared

IEC

644/04

Y
[}
5

Dimensions (m

n)

Min.

Nom.

Max.

Notes

40,5

13.9

5,21

5,46

6,72

—

8,1

8,3

8,5

15.14

15,24

15,34

10,06

10,16

10,26

09

1.0

1,1

1,5

1,6

1,7

12,4

12,5

12,6

NOTE - Pads number 2 and number 13 optional

2,5

1,3

10,06

10,16

10,26

i PN Ed(olinlinliel{elle]v]p S

15,14

15,24

15,34

Hybrid SMD enclosure with eight connection pads —

Type CO 29

Scale
4:1

©

Sheet 5

Date: 2004-05
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CO 30

- -

B
©)
\iJ

1

L]
©

i
O~ %\Q

c(c1-C8)

2

L
NS

IEC 64504

[ . 1
LR
T Dimensions (mn|
\% Ref. Min. Nom. ( M)ax. Notes
{\ A 19,1
N : B 1B,1
C 4,0
C1 4,8
C2 5,2
! C3 6,0
C4 6,5
W - - - = Q C5 1.5
C6 8,0
C7 8,5
| C8 9,5
D 7,04 7,14 7,24
! E 1,42 1,52 1,62
F 1,55 1,65 1,75
G 7,04 7,14 7,24
H 17,47 | 17,57 | 17,67
_ I 3,1 3,2 3,3
NOTE - Pads number 3 and number 6 optional J 1,9 2.0 2.1

Hybrid SMD enclosure with six connection pads —
Type CO 30

Scale
4:1

Sheet 6

Date: 2004-05
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -

ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES -

Partie 4: Encombrements des enveloppes hybrides

AVNANT DDAOADNANC

MVAAINTTT INUT UV
La CElI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation ¢(mondi deNgormalisation
compgsée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \ CEM\JLa CEIl a
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions d i }ians les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre auires Normes
internationales, des Specmcatlons techmques des Rapports technique sibles au
public iée a des
comitg iciper. Les
organfsations internationales, gouvernementales et non gouvernem articipent
égale on (1SO),
selon
Les d¢ a mesure
du pop intéresseés
sont re
Les p I agréées
commg ue la CEl
s'assuy ponsable
de I'é
Dans |e but d'encourager I'u bliquer de
facon ftransparente, dans to{ite la ationales
et rédionales. Toutes djverge ibnales ou
régionales correspondarnte
La CHIl n’a fixé aueune procédure.co lonsabilité
n’'est pas engag éfi
Tous les utilisateurs’dgive it en possession de la derniére édition de cette publicafion.
Aucun e a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mand parficuliers et les membres de ses comités d'études et ded Comités
nation ejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
domm soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y comprig les frais
de judftic nt de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute CEI ou au crédit qui lui est accordé.
L'atte références Normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référe oire pour une application correcte de la présente publication
L’atte r le fait que certains des éléments de la présente Publication CEIl peuvent fdire I'objet
de drqits.de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour respopsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEl 61837-4 a été établie par le Comité d'Etudes 49 de la CEl:
Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Cette Norme internationale doit étre lue conjointement avec la CEl 61240.

La présente version bilingue (2013-09) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2004-05.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 49/657/FDIS et 49/679/RVD.

Le rapport de vote 49/679/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.
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La version francaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61837 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
piézoélectriques a montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence —
Encombrements normalisés et connexions des sorties:

Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastique moulées
Partie 2: Enveloppes en céramique;

Partie 3: Enveloppes métalliques;

Partie 4 Encombrements des enveloppes hybrides.

Le comité a décidé que le contenu de la présente publication ne ser sm i&.awant 2008.
A cette gate, la publication sera

e recdnduite;
e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou

&

e amendée.
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DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE

POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -

ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES -

Partie 4: Encombrements des enveloppes hybrides

1 Domaine d’application

La prégente partie de la CEIl 61837 spécifie les dessins d'encombrement
piézoélgctriques a montage en surface comportant des encombrepients

hybrides.

2 Réflérences normatives

Les doguments de référence suivants sont indispensable
document. Pour les références datées, seule I'éditig

non datges, la derniére édition du document de réfé
amendements).

CEI 61240:1994, Dispositifs piézoélectique

es

es dispositifs
nvieloppes

présent
2fgrences
dyentuels

ent des

dispositffs a montage en surface pour Is Regles
générales

3 Dimensions des di i 8206 iqueés a montage en surface avec

engombrements/des e

Les dimensio@'
pieézoélgctriques of

Seules

préesente norme s'appliquent

avec encombrements des enveloppes hybrides

aux

dispositifs

bleau ;1 —Désignation des dispositifs piézoélectriques a montage en surfgce

Référence nationale

No. Type | Feuille No Description
Pays Référence
1 co 25 | Feuille 1 Envelgppe CMS hybride avec quatre broches de connexion
courbées

2 CO 26 | Feuille 2 Enveloppe CMS hybride avec quatre pastilles de connexion
3 CO 27 | Feuille 3 Enveloppe CMS hybride avec six pastilles de connexion
4 CO 28 | Feuille 4 Enveloppe CMS hybride avec sept pastilles de connexion
5 CO 29 |Feuille 5 Enveloppe CMS hybride avec huit pastilles de connexion
6 CO 30 |Feuille 6 Enveloppe CMS hybride avec six pastilles de connexion
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Tableau 2 — Connexions des sorties

Désactivation
Masse
Sortie

Sortie

Encombrement des Position .
oscillateurs a quartz (numéro de broches) Fonction
CO 25 1 NC (IC)

2 Masse
3 Sortie
4 Vee
CO 26 1 NC (IC)
2 Masse
3 Sortio.
4
CO 27 1 \
2
3
4
5
6
CO 28 1
2
3
4 Sortie
5 NC (IC)
6 Q NC (IC)
N \(m\ Masse
CO 29 1 Ve
2 \s Facultatif
U
8
3

13
14

Facultatif

Vce

CO%\)

Ve

Vce

o 0 AN

Facultatif
Sortie
Masse

Facultatif



https://iecnorm.com/api/?name=6b93665897f2a14b8125259d7df1f046

— 16 —

61837-4 © CEI:2004

D
| CO 25
|
4 E ! :]3
Y|
— I A — o
N
N I ! mE
Il N1
E e réelle

c (1)

%\)

Zone de contact des sortiqg

]

L
1 e | .
R
! »
J
IEC 640404
Q)
. Dimensions (mm)
Réf. "Min. Nom. [ Max. Notes
A 18.p
B 12,0
C 4,3 4,5 4.
C1 5,1 5,3 5p
D 4,2
F J= 4.6 4.9 5p
F 20,9 21,2 21,5
G 7,4 7,5 7,6
H 3,5 3,7 3,9
/ 1,07 1,27 1,47
J 4,1
K 1,9
L 17,9 18,0 18,1
M 7,4 7,5 7,6
Enveloppe CMS hybride avec quatre broches de Echelle
connexion courbées — 4:1
Type CO 25

Feuille 1

Date: 2004-05
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CO 26

|
|
|
|
|
o EE

connexion —
Type CO 26

5:1

N\
[ ] o \
! ' \ ile<gelle
| 1
1 2
&
O Zone de contact des sorties
L,
g -
t
x — b
T2
IEC 641/04
Q Dimensions (mm
Min. [ Nom. [ Mpx. | Notes
A 14,4
B 95
C 5,1 5,3 55
C1 5,7 5,9 61
D 8,2 8,4 8J6
- E K8 6 0 62
H F 4,98 5,08 5,18
G 1,0
H 1,7 1,8 1,9
/ 2,6
J 2.1
K 8,3 8,4 8,5
L 4,98 5,08 5,18
Enveloppe CMS hybride avec quatre pastilles de Echelle

Feuille 2

Date: 2004-05
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A
6 5 4 CO 27
] ] ]
1 L] :
m
L L n
® Taile réglle
1 | l
I 1 I \)
1 2 3
&
o
O Zone de contact des sorties
N H
0_ —a—- T
T
J
IEG 642/04
Q
. Dimensions (mm)
Réf. [ Min. Nom. | Max Notes
A 14,4
B 9,5
C 5,1 5,3 5,5
. C1 4,3 4,5 4,7
5 CZ 15,7 59 6,1
D 6,2 6,4 6,6
E 0,9 1,0 1,1
F 4,98 5,08 5,18
G 8,6 8,7 8,8
H 4,98 |5,08 5,18
/ 2,5
J 1,3
Enveloppe CMS hybride avec six pastilles de connexion — | Echelle ]
Type CO 27 5:1
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